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证券代码：600460                                    证券简称：士兰微 

杭州士兰微电子股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

投资者关系活动类别 电话会议交流 

调研时间 2023 年 10 月 26 日 20:00—21:30 

调研机构名称 

（排名不分先后） 

中邮证券、中信证券、安信证券、长江证券、国信证券、财通证券、

天风证券、首创证券、浙商证券、招商证券、民生证券、东北证券、

中金公司、国金证券、华泰证券、中泰证券、平安证券、光大证券、

国海证券、申万宏源证券、中信建投证券、瑞穗证券、摩根士丹利、 

海通证券、兴业证券、西南证券、汇丰证券、美银证券、德邦证券、

万和证券、天弘基金、华夏基金、博时基金、嘉实基金、景顺长城

基金、鹏华基金、长城基金、富安达基金、东方基金、易米基金、

鹏扬基金、泰康基金、兴证全球基金、正鑫基金、富达基金、汇丰

晋信基金、南方基金、东吴基金、民生加银基金、中欧基金、华安

基金、西部利得基金、华商基金、圆信永丰基金、兴业基金、中信

保诚基金、新华基金、创金合信基金、北信瑞丰基金、首钢基金、

一汽产业基金、湖南省财信产业基金、山东铁路发展基金、中兵投

资、银河投资、中移资本、浙银资本、民生通惠资管、信银理财、

中国人寿资管、太平资管、大家资管、华泰资管、太平洋保险、中

邮人寿、中汇人寿、横琴人寿、建银国际、浦银国际、海通国际、

君和资本、淡水泉、高毅投资、高盛资管、瑞银、瑞士信贷、花旗

银行、摩根大通、野村国际、三井住友德思资管、大朴投资等 260

余位机构投资者。 

公司接待人员 董事会秘书、财务总监陈越先生 

投资者关系活动主要内容介绍： 

公司 2023 年三季度经营情况介绍 

本报告期内（7-9 月），公司加大了模拟电路、IGBT 器件、IPM 智能功率模块、PIM

功率模块、碳化硅功率模块、超结 MOSFET 器件、MCU 电路、化合物芯片和器件等产品在

大型白电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场的推广力度，公司总体营收保持了较快

的增长势头，实现营业收入 24.24 亿元，较去年同期增长 17.68%，较今年二季度增长 0.58%。 

三季度是公司连续第二个季度营收站上 24 亿元人民币台阶，虽然环比只有 0.58%，但

这个成绩是在竞争加剧的环境中取得的，实属不易。因为三季度有不少品类的产品价格出现

了不同程度的下降。 
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2023 年 1-9 月士兰微总体营收较去年同期增长 10.49%，这相对今年的半导体市场而言，

属于较高的增速。根据国家统计局统计，国内 1-9 月份集成电路产量同比下降 2.5%。 

公司产品中，IPM 产品继续保持了 40%以上的增长，预计全年增速在 40%以上；IGBT

产品（包括 IGBT 单管和 PIM 模块）、超结 MOSFET、汽车电子器件、PoE 电路、32 位

MCU 电路等增速较快，这些和公司在今年半年报中的描述基本一致。 

本报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润为-14,803 万元，较去年同期减少

32,308 万元；公司实现扣除非经常性损益后的净利润为 2,145 万元，较去年同期减少 87.17%。

公司业绩出现亏损的主要原因系公司持有的其他非流动金融资产中昱能科技、安路科技股票

价格下跌，导致其公允价值变动产生税后净收益-18,241 万元。 

公司该两笔金融资产，系公司长期股权投资形成，因该两笔金融资产对应的被投企业上

市，我们根据《金融工具会计准则》按照该两笔金融资产期末活跃市场报价（二级市场股价）

厘定其公允价值，由于今年股市波动较大，导致公司持有的该两笔金融资产账面缩水较多。

我们建议投资者判断公司的价值还是要从公司的主要经营活动出发，不要太在意以上两部分

金融资产的价格波动。 

总体上，公司三季度经营保持了稳健，资本结构也比较稳健。衡量资本结构可以用资产

负债率指标，三季度末公司资产负债率：51.58%；二季度末资产负债率：52.19%。 

从扣除非经常性损益后的净利润角度分析，一季度扣非后的净利润：1.13 亿元，二季度

扣非后的净利润 0.49 亿元，三季度扣非后的净利润: 0.21 亿元。三季度扣非后净利润减少主

要是研发费用增加。 

本报告期内，公司持续加大对模拟电路、功率器件、功率模块、MEMS 传感器、碳化

硅 MOSFET 等新产品的研发投入，加快汽车级、工业级电路和器件芯片工艺平台的建设进

度，加大汽车级功率模块和新能源功率模块的研发投入，公司研发费用较去年同期增加了

21.23%。公司三季度研发费用为 2.20 亿元，而二季度研发费用为 1.80 亿元，去年三季度研

发费用为 1.82 亿元。 

作为 IDM 公司，公司具有资产偏重的特征，因此观察公司经营活动还可以用“投资收

益——联营企业投资收益”这个指标，这个指标涵盖了公司在厦门两家重要参股企业的经营

情况。三季度公司对联营企业投资收益：-0.47 亿元；二季度对联营企业投资收益：-0.56 亿
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元。看上去，三季度这个指标与二季度相比进步不大，但这是在厦门两家公司资产投入持续

增加，资产折旧持续增大的情况下取得的，应该说公司对联营企业投资收益有较好改善（这

主要通过加强成本控制、加快产品结构调整等措施取得），目前距离彻底改善还需要较长一

段时间。 

本报告期内，公司子公司士兰集成 5、6 吋芯片生产线产能利用率已回升至 90%左右，

且保持稳定；公司子公司士兰集昕 8 吋芯片生产线保持满负荷生产；公司子公司士兰明芯

LED 芯片生产线产能利用率也接近满产，公司重要参股企业士兰明镓 LED 芯片生产线产能

利用率也达到 90%以上。因加快调整产品结构，公司重要参股企业 12 吋芯片生产线产能利

用率下降至 70%左右，公司减少了低附加值产品的产出，正在加快 IGBT 等高附加值产品的

上量，预计 4 季度 12 吋线产能利用率将回升。 

本报告期内，由于市场竞争压力加大，公司多个品类的产品价格较去年同期有一定程度

的下降；同时在公司加快调整产品结构过程中，也会有部分产能未能充分利用的情况存在，

且产能增加也会导致固定成本提高，这些都会在一定程度上造成公司产品综合毛利率的下

滑。公司三季度产品综合毛利率为 21.87%，较去年同期减少 5.55 个百分点；较今年二季度

减少 0.65 个百分点，随着公司持续推出富有竞争力的产品，持续加大对大型白电、通讯、

工业、新能源、汽车等高门槛市场的推广力度；同时持续改善生产成本，我们预计 4 季度公

司产品综合毛利率水平将企稳并逐步改善。 

2023 年 1-9 月，公司电路和器件成品的销售收入中，已有接近 70%的收入来自大型白

电、通讯、工业、新能源、汽车等高门槛市场。公司电路和器件成品的销售收入占公司总收

入 70%以上，这意味着公司产品已经有一半以上进入了大型白电、通讯、工业、新能源、

汽车等高门槛市场以及高门槛市场中的头部客户。今后这个比例还会进一步提高。 

当前，在国家政策持续支持，以及下游电动汽车、新能源等行业快速发展、芯片国产替

代进程明显加快的大背景下，士兰微电子迎来了较快发展的新阶段。士兰微电子将持续推动

满足车规级和工业级要求的器件和电路在各生产线上量，持续推动士兰微整体营收的较快成

长和经营效益的提升。 

 


